
Fiche produit
Module de chauffe double enveloppe · Modules supplémentaires

Description

Le module chauffant à double manteau permet d'augmenter ou réduire la température de la tête de pompe (de - 20
°C à 150 °C ou 120 °C pour la mzr-11508). Le module convient aux pompes de la série hautes performances avec
ou sans module d'étanchéité par barrière.
Des différents fluides thermiques (tels que l'huile thermique, l'eau chaude, la vapeur) sont acheminés dans le
module au travers des raccords hydrauliques 2 x G1/8" à une pression qui peut atteindre max. 80°bar. Le module
chauffant à double manteau est réalisé en inox et comprend un capteur thermosensible. L'accouplement entre la
tête de pompe et le moteur consiste en plastique thermoisolant PEEK™ afin de protéger ce dernier contre la
surchauffe.

Brevets et marques

Nos produits sont protégés par les brevets nationaux et internationaux suivants : DE 10 2018 129 631.2 B3; EP 3 884 162; CN 113 302 399 B;

DE 10 2018 129 633.9 B3; EP 3 884 160; CN 113 272 553 B; DE 10 2018 129 634.7 B3; EP 3 884 527; DE 10 2018 129 635.5 B3; EP 3 762

165; DE 10146 793.1; EP 1 354 135 B1; US 7,698,818 B2; DE 10 2011 051 486 B4; EP 2 726 740 B1; US 9,404,492 B2; CN 103 732 921B; EP

2 640 977 B1; US 10,012,220 B2; CN 103 348 141 B; HK 1 185 648 B.

HNPM®, mzr®, MoDoS®, µ-Clamp®, µDispense®, LiquiDoS®, smartDoS®, colorDoS®, MSM®, sont des marques déposées allemandes de HNP

Mikrosysteme GmbH.
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